Analog Silicon Breadboarding

AbschluBbericht

Kurzfassung

In vielen Anwendungen, bei denen heute mit Erfolg programmierbare Logikbausteine
eingesetzt werden, benétigt man in der Peripherie analoge Komponenten. Realisieren
programmierbare Bausteine mit analogen Signallibertragungsfunktionen die analoge
Signalverarbeitung, sind folgende Vorteile erkennbar: Zum einen werden die Ent-
wicklungszeiten eines Produktes radikal verkiirzt — die Verifikation der gewinschten
Funktion beschrankt sich auf Umprogrammierung und erneute Messung —, zum anderen
wird fiir kleine und mittlere Unternehmen die Umsetzung von Systemarchitekturen in
mikroelektronische Lésungen wesentlich erleichtert.

Zur Realisierung dieser Aufgabenstellung wurde auf den von der Digitaltechnik bekann-
ten FPGA-Ansatz zuriickgegriffen, jedoch wurden analoge Ubertragungsfunktionen der
signalverarbeitenden Baugruppen implementiert. Dieses Prinzip wird im folgenden FPAD
- Field Programmable Analog Device — genannt. Eine geeignete Emultationsumgebung -
bestehend aus einem Anwendungs-PCB mit FPAD-Circuit und den entsprechenden
Schnittstellen zu einem PC, sowie geeigneter Software mit GUI zur Programmierung der
zu realisierenden Signaliibertragungsfunktionen und des FPAD-Circuits — erméglicht die
Anwendung des entwickelten Systems.

Im Ergebnis der Arbeiten liegt der Prototyp eines FPADs vor, mit welchem analoge
Signalverarbeitungsfunktionen — wie Addieren, Multiplizieren, Verstérken usw. — parame-
termaBig programmiert und topologisch untereinander verschaltet werden kénnen. Ein
Entwicklungssystem erméglicht die Programmierung des FPADs und die Anwendung in
einer Applikation.
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